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摘要(译)

本发明描述了结晶(微)LED显示器组装、制造这样的显示器组装的方法、
结晶LED源衬底(由此，(微)LED可以被转移到显示器组装)、以及制造这
样的源衬底的方法。LED元件可以准备用于通过拾取‑放置或其它方式来
转移到接合衬底。锚状物和释放结构使LED元件能够被附接并电耦合到
具有导电聚合物的接合衬底。LED元件可以为转移到接合衬底做准备，
自对准LED电极金属化结构使元件能够利用粘合剂被附接到接合衬底并
且与自对准的局部互连金属化耦合。在附接LED元件之后，材料可以内
建在LED元件周围并且显示器组装与接合衬底分隔开。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/5685dd16-423f-4155-85dd-ca0c6987f136
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/055747062/publication/CN106716641A?q=CN106716641A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN106716641A

